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● 粘贴在电子设备的树脂外壳内侧并进行使用。
● 低导热层吸收发热源的热量，降低通过的温度，
　  石墨片扩散热量，
　  从而有效防止热点。
● 采用了耐热胶带。
● 加热元件侧的黑色PET也能抑制热反射。

有效防止电子设备出现热点
具有热扩散、散热功能，有助于热对策

●规格及特性为代表性的值，并非保证值。可能会因性能提升及规格变更而发生变化，恕不另行通知。
●未经本公司书面事先同意，不得转载记述内容。

GRAPHITE HYBRID SHEET ／ GHS-25系列
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■ 使用实例
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*2 ：使用GHS-25进行对策时，
      与未采取热对策时相比，CPU温度也降低了3.2℃。

无热对策

GHS-25＊2

单层
石墨片

流设备

<安装位置>
石墨片
GHS-25

双面胶带

石墨片

双面胶带

低导热层

黑色PET

标
准

厚
度

0.
6m

m

■ 产品构成

无对策

单层石墨片

      GHS-25

发热体温度

90.5

103.7( +13.2 )
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外壳温度
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单位：℃

发热体 电路板

外壳 t=2.0mm
(□70×70) GHS-25(□50×50)

2.０㎜

间隔柱

外壳温度测量点

<其他条件>
・ 环境温度：25℃    
・ 无强制对流
・ 考虑空气浮力
・ 分析软件：Femtet

● 热分析模型

发热体测温点

本产品

● 表面温度观察

离型纸

厚度方向 
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建议使用温度范围

● 导热率测量方向补充图

*1：导热率测量方向请参阅右侧“导热率测量方向补充图”。
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导热率
（厚度方向*1：产品）

导热率
（表面方向*1：单层石墨片）

KITAGAWA INDUSTRIES CO.,LTD.  
Tel: 81-587-34-3561 http://www.kitagawa-ind.com
KITAGAWA GmbH
Tel: 49-6104-60009-0  http://www.kitagawa.de
KITAGAWA INDUSTRIES(TAIWAN)CO.,LTD.
Tel: 886-2-2698-8833  http://www.kgtw.com.tw

KITAGAWA INDUSTRIES America, Inc.
Tel: 1-408-971-2055  http://www.kgs-ind.com
KITAGAWA ELECTRONICS(SINGAPORE)PTE.LTD.
Tel: 65-6560-6511 http://www.kitagawa.com.sg
KITAGAWA INDUSTRlES (H.K.) LIMITED
Tel: 852-2612-1161 http://www.kitagawa.com.hk

　　

SHANGHAI KITAGAWA INDUSTRIES CO.,LTD. 
Tel: 86-21-5865-2766  
KITAGAWA ELECTRONICS(THAILAND)CO.,LTD.
Tel: 66-35-350-201 http://www.kitagawa-ind.com/thai/index.html
KITAGAWA TECHNOLOGY(SHENZHEN)CO.,LTD. 
Tel: 86-0755-2396-3200

产
品
页

https://global.techno-kitagawa.com/product/heat-list/heat_transfer_pad/non-silicone/20241115_GHS25?_gl=1*1pd64ab*_gcl_au*NjE5MDg0OTkyLjE3MjY1NTAzMDM.*_ga*MTMyNDcxOTM2NS4xNzI2NTUwMzAz*_ga_Z2CSL9HFDQ*MTczMjc1MTk4Ni44Mi4xLjE3MzI3NTI2ODYuMC4wLjA.

